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MUGEN 4 PCGH - TECHNISCHE DATEN
Gewicht 625 g (ohne Lifter)

MaRe (BxTxH) 130 x 88 x 156.45 mm (ohne Lufter)

LuftermaRe 120 x 120 x 25 mm

Lufterdrehzahl 800 upm + 20%

Gerduschpegel 12.5 dBA

Luftdurchsatz 43.5 CFM

Kompatibilitit Intel LGA 775/1150/1155/1156/1366/2011
AMD AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2

MUGEN 4 PCGH - ZUBEHOR

2x Metallbefestigungsklemme (Intel), 2x Metallbefestigungs-

klemme (AMD), 1x Montageschiene, 4x Schrauben fiir Befestigungs-

klemmen, 8x Schrauben fiir Mainboardbefestigung, 2x Schrauben ] y

zur Montage, 1x Abstandshalter fir Backplate (Sockel 775), - Intel LGA

4x Distanzhilsen, 1x Schraubenschlissel, 4x Lifterklemmen,
Backplate,Warmeleitpaste, Einbauanleitung. 11“

Ready!/
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’ : . Paketgewicht 1300 g
Enorme Kiihlleistung durch T-M.A.P.S. < B etabmate 12.80 x 16 x 22.38 om
Durch die neuentwickelte T-M.A.P.S.(Three- ’ Karton Info 8 Stk. /12.5kg
dimensional Multiple Airflow Pass-Through Structure) < R x H g2x42.5x 30
Lamellenstruktur wird der Luftdurchfluss innerhalb
des Lamellenblocks erhdht. Damit kann eine weitere < Ittikelnummer SCMG-4PCGH
- - . <

Leistungssteigerung erzielt werden. . PEr 12250500

UPC 894092005070
H.P.M.S. (Hyper Precision Mounting System)
Die Montage des Mugen 4 PCGH erfolgt durch Z
das neue Hyper Precision Mounting System.
Dieses System ermdglicht einen benutzer- Intel AMD |
freundlichen Einbau des Mugen 4 PCGH auf dem o
Motherboard, und ist selbstverstandlich kompatibel .{.ﬁ?ﬁ-:‘ L \
mit allen gangigen Sockeln einschlieBlich des 'i ﬁ"

kommenden Sockel 1150.

Scythe EU GmbH

GlideStream 120 mm 800 upm Willinghusener Weg 5c

22113 Oststeinbek / Germany
Flr maximale Leistung und hohe Laufruhe sorgen
bei der Mugen 4 PCGH-Edition zwei unserer neu
vorgestellten GlideStream 120 mm 800 upm
Lifter. Genau wie sein Vorganger profitiert so
auch der Mugen 4 PCGH vom hoch bewahrten
Push-Pull Prinzip.

Service/Support
Tel: +49 (0) 40 822 459 88 -0
Fax: +49 (0) 40 822 459 88 - 9
E-Mail: sales@scythe.com

www.scythe.com ‘




